
 

 
 
 

सिसिकॉन की दनुनया में भारत की दस्तक 
SEMICON India 2026 और भारत के चिप पावरहाउस बनने की कहानी 

 

15 ससतंबर 2026 
 
17 ससतंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका स्थित यशोभूसम जाएंगे और SEMICON India 
2026 का उद्घाटन करेंगे। उनके साि दनुनया की बडी चिप कंपननयों के प्रनतननचध, नीनत-ननमााता 
और ननवेशक भी वहां मौजदू होंगे। सभी की नजर उस उद्योग पर होगी, स्जसे भारत न ेलगभग 
शून्य से खडा ककया है। 
 
तीन ददनों तक भारत में सेमीकंडक्टर यानी चिप ननमााण की परूी कहानी दनुनया के सामने होगी। 
करीब एक दशक पहले भारत में इस उद्योग की मौजदूगी बहुत मामूली िी। इससलए यह आयोजन 
ससर्ा  एक सम्मेलन नहीं है। यह वह मौका है, जब भारत की सेमीकंडक्टर बनान ेकी महत्वाकांक्षा 
पूरी दनुनया के सामने आएगी। 
 



 

 
इस साल SEMICON India की िीम है- “सससलकॉन से ससथटम तक: परूा इकोससथटम बनाना।” 
 
यह बात सुनने में स्जतनी सामान्य लगती है, इसका मतलब उससे कहीं बडा है। भारत अब ससर्ा  
यह नहीं पूछ रहा कक वह चिप बना सकता है या नहीं। अब सवाल यह है कक चिप बनाने के 
आसपास की परूी व्यवथिा ककतनी तजेी से तयैार की जा सकती है। 
 
यानी चिप बनाने वाली रै्स्क्ियों के साि-साि उनकी डडजाइननगं, पैकेस्जंग, टेस्थटंग, उपकरण, 
सप्लाई िेन और उनसे जुडे दसूरे उद्योग भी भारत में ककतनी तजेी से ववकससत हो सकते हैं। 
 

दनुनया चिाने वािी चीज  

अपना र्ोन हाि में उठाइए। उसके अदंर कही ंडाक दटकट से भी छोटे आकार का सससलकॉन का 
एक टुकडा लगा है। उस पर अरबों िांस्जथटर हैं, जो हर सेकंड अरबों बार िालू और बदं होते हैं। 

एप्पल की A19 Bionic चिप 3 नैनोमीटर तकनीक से बनी है। इतनी छोटी सी सतह पर इसमें 
करीब 30 अरब िांस्जथटर लगे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कक यह इंसानों द्वारा बनाई गई 
अब तक की सबसे जदटल वथतुओं में से एक है। 

चिप अब कोई छोटा या खास क्षेत्र तक सीसमत उत्पाद नहीं है। ये कारों, ड्रोन, ववमानों, MRI 
मशीनों और उपग्रहों तक में लगी होती हैं। 

इस समय दनुनया का इलेक्िॉननक्स उद्योग करीब 4.3 दिसलयन डॉलर का है और तेजी से बढ़ 
रहा है। सेमीकंडक्टर इस पूरे उद्योग की बुननयाद हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर थवाथ्य और रक्षा 



 

तक लगभग हर बडा उद्योग चिप बनाने वाली रै्स्क्ियों से ननकलने वाले उत्पादों पर ननभार करता 
है। 

इसी वजह से सेमीकंडक्टर को बुननयादी या आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगर इस थतर पर 
कमी रह जाए, तो इसके ऊपर ननभार बाकी सभी उद्योग भी कमजोर पड जाते हैं। 

दनुनया को इसका सबक बहुत मुस्ककल तरीके से समला। उदाहरण के सलए, कोववड महामारी के 
दौरान कई कार रै्स्क्ियों को अपना उत्पादन बदं करना पडा। इसकी वजह थटील या मजदरूों की 
कमी नहीं िी, बस्कक उन्हें जरूरी चिप नहीं समल रही िीं। 

स्जन देशों ने दशकों तक सेमीकंडक्टर को ककसी और की समथया मानकर छोड ददया िा, व े
अिानक अपने देश में चिप बनाने की क्षमता ववकससत करने की कोसशश में जुट गए। महामारी 
ने चिप के सलए शुरू हुई होड को जन्म नहीं ददया िा। उसने बस परूी दनुनया को इस दौड में और 
तेज दौडने के सलए मजबूर कर ददया। 

इि क्षण तक का िफर बहेद िंबा रहा है  

सेमीकंडक्टर में भारत की ददलिथपी स्जतनी परुानी है, उतनी शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 
कई दशकों से भारत ने इस ेलेकर कोसशशें कीं। छोटी-छोटी शुरुआत हुईं और कई मुस्ककल अनुभवों 
से सीख भी समली। लंबे समय तक भारत के पास महत्वाकांक्षा तो िी, लेककन उसके आसपास का 
पूरा औद्योचगक ततं्र तैयार नहीं हो पाया। 

कर्र भारत ने अपना तरीका बदला। ववदेशी ननवेश, टैक्स और कथटम से जुडे सुधारों ने कंपननयों 
के सलए भारत में कारोबार करना आसान ककया। दनुनया की बडी इलेक्िॉननक्स कंपननयों न ेधीरे-
धीरे भारत में उत्पादन शुरू ककया। इसके नतीजे अब सार् ददखाई देते हैं। 

2014-15 में भारत में करीब 1.9 लाख करोड रुपय ेके इलेक्िॉननक सामान का उत्पादन होता िा। 
2025-26 तक यह बढ़कर 13.11 लाख करोड रुपये हो गया। यानी करीब सात गुना बढ़ोतरी। 

इलेक्िॉननक्स का ननयाात भी करीब 38,000 करोड रुपये से बढ़कर 4.24 लाख करोड रुपये हो 
गया। यानी लगभग 11 गुना वदृ्चध।मोबाइल र्ोन की कहानी इससे भी ज्यादा बडी है। मोबाइल 



 

र्ोन का उत्पादन 18,000 करोड रुपये से बढ़कर 6.27 लाख करोड रुपये हो गया। यानी 33 गुना 
बढ़ोतरी। 

मोबाइल र्ोन का ननयाात करीब 1,500 करोड रुपय ेसे बढ़कर 2.59 लाख करोड रुपये हो गया। 
यानी 165 गुना वदृ्चध। 

2014 में थमाटार्ोन भारत की 100 सबसे ज्यादा ननयाात की जाने वाली वथतुओं में भी शासमल 
नहीं िे। लेककन ववत्त वर्ा 2025-26 में थमाटार्ोन भारत का सबसे बडा ननयाात उत्पाद बन गया। 

यह पेिोसलयम उत्पादों और रत्न एवं आभूर्णों से भी आगे ननकल गया। आज भारत में इथतेमाल 
होने वाले 99.2 प्रनतशत मोबाइल र्ोन देश में ही बनाए जाते हैं। भारत मोबाइल र्ोन के मामल े
में पहले शुद्ध आयातक िा, लेककन अब शदु्ध ननयाातक बन िुका है।इस पूरे मैन्युरै्क्िररगं 
उद्योग से अब करीब 25 लाख लोगों को रोजगार समल रहा है। 

यहीं से तथवीर बदलती है। स्जस देश को कभी इलेक्िॉननक्स के क्षते्र में बार-बार असर्ल कोसशशों 
के सलए जाना जाता िा, वह अब उत्पादन की मात्रा के दहसाब से दनुनया का दसूरा सबसे बडा 
मोबाइल र्ोन ननमााता बन िुका है। 

इलेक्िॉननक्स मैन्यरैु्क्िररगं ने यह साबबत कर ददया कक भारत बडे पैमाने पर तकनीकी उत्पाद 
बना सकता है। 

अब अगला कदम सेमीकंडक्टर िा। दरअसल, चिप ननमााण की ददशा में आगे बढ़ना हमेशा से इसी 
सर्र का अगला पडाव िा। 

समशन को िाकार करना 

इस ददशा में अगला बडा कदम 2021 में सेमीकॉन इंडडया कायाक्रम के साि आया। इसकी रणनीनत 
सार् िी-ससर्ा  ददखाव ेके सलए कोई एक चिप रै्क्िी खडी करना नहीं, बस्कक पूरा सेमीकंडक्टर 
इकोससथटम तयैार करना। 



 

सेमीकॉन 1.0 के सलए 76,000 करोड रुपये का प्रावधान ककया गया। इसमें चिप डडजाइन और 
ननमााण से लेकर पैकेस्जंग, टेस्थटंग, मशीनरी, कच्ि ेमाल और कुशल कमािाररयों तक परूी वैकय ू
िेन को शासमल ककया गया। 

जुलाई 2026 में सरकार ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। इसके तहत 1.27 लाख करोड रुपये का 
प्रावधान ककया गया है। इसका आधार छह प्रमुख क्षते्रों पर है, चिप डडजाइन, सेमीकंडक्टर बनान े
वाली मशीनरी और सामग्री, चिप बनाने की रै्स्क्िया,ं आधुननक पैकेस्जंग, ररसिा और डेवलपमेंट, 
कुशल प्रनतभाओं का ववकास।  

जमीन पर हो रहा काम भी इस कोसशश की पुस्टट करता है।छह राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर 
पररयोजनाओं को मंजूरी समल िकुी है। इनमें 1.64 लाख करोड रुपय ेसे अचधक के ननवेश की 
प्रनतबद्धता है। 

इन पररयोजनाओं में सससलकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर रै्बिकेशन प्लांट, डडथप्ले ननमााण और 
आधुननक पैकेस्जंग जैसी पररयोजनाएं शासमल हैं। इनमें से तीन संयंत्रों में व्यावसानयक उत्पादन भी 
शुरू हो िुका है। 

यह एक महत्वपूणा बदलाव है। इसका मतलब है कक भारत की सेमीकंडक्टर नीनत अब ससर्ा  कागज 
पर नहीं है, बस्कक चिप ननमााण वाथतव में जमीन पर शुरू हो िुका है। 

चचप डिजाइन को देशभर में पहंुचाना 

कोई भी चिप रै्क्िी उतनी ही अच्छी होती है, स्जतन ेअच्छे उसके सलए डडजाइन तयैार करने वाल े
इंजीननयर होते हैं। इसीसलए सरकार न ेइस दशक के भीतर 85,000 कुशल सेमीकंडक्टर इंजीननयरों 
की प्रनतभा तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 

‘चिप्स टू थटाटाअप’ कायाक्रम के तहत इलेक्िॉननक डडजाइन ऑटोमेशन यानी EDA के सॉफ्टवयेर 
और उपकरण अब 320 शकै्षणणक संथिानों में उपलब्ध कराए जा िुके हैं। अभी तक 68,000 से 
अचधक छात्रों को प्रसशक्षण ददया जा िकुा है। 



 

इसके अलावा, 24 सेमीकंडक्टर डडजाइन पररयोजनाओं को आचिाक सहायता के सलए मंजरूी समली 
है। DLI योजना के तहत 105 थटाटाअप और छोटे-मझोले उद्यमों को भी EDA टूकस के सलए 
सहायता दी गई है। 

अप्रैल 2026 तक 75 संथिानों ने 211 चिप डडजाइन तैयार करके उत्पादन के अगले िरण यानी 
‘टेप-आउट’ तक पहंुिाए िे।यह इस बात का संकेत है कक भारत में चिप डडजाइन की क्षमता अब 
कुछ िुननदंा बडे संथिानों तक सीसमत नहीं रही है। 

इन 211 चिप्स में से सात को अलग-अलग तकनीकी थतरों पर बनाया भी जा िुका है। इनमें 12 
नैनोमीटर तक की उन्नत तकनीक वाली चिप्स भी शासमल हैं। 

यानी भारत ससर्ा  चिप बनाने की रै्स्क्ियां लगाने की कोसशश नहीं कर रहा है। वह उन चिप्स को 
डडजाइन करने वाले इंजीननयरों और तकनीकी ववशेर्ज्ञों की परूी नई पीढ़ी भी तयैार कर रहा है। 

देश के हर दहथसे में चिप डडजाइन की सुववधाएं उपलब्ध कराने के सलए C-DAC में ‘चिप्स टू 
थटाटाअप’ (C2S) कायाक्रम और ‘डडजाइन सलकं्ड इंसेंदटव’ (DLI) योजना के तहत ChipIN Centre 
बनाया गया है। 

यह एक राटिीय थतर की साझा सुववधा है। यहां इंजीननयरों और संथिानों को आधुननक चिप 
डडजाइन टूकस, चिप ननमााण की सेवाओं और ववशरे् प्रसशक्षण की सुववधा समलती है। 

ChipIN Centre की इन सुववधाओं का लाभ 500 से अचधक संथिानों के 1 लाख से ज्यादा 
इंजीननयर उठा िकेु हैं। इनमें 400 शैक्षणणक संथिान और 100 थटाटाअप शासमल हैं। 

इन संथिानों न े समलकर 300 से ज्यादा चिप डडजाइन तयैार ककए हैं। इन चिप्स को मोहाली 
स्थित SCL और ववदेशों की आधुननक चिप रै्स्क्ियों में बनाने के सलए भजेा गया है। 

इन संथिानों न ेचिप डडजाइन के सलए उपलब्ध टूकस का 4 करोड घटें से ज्यादा इथतेमाल भी 
ककया है। 

आम तौर पर चिप डडजाइन के सलए जरूरी आधुननक उपकरण और सेवाएं बहुत महंगी होती हैं। 
साझा सुववधा उपलब्ध कराने से इस पहल ने छोटी कंपननयों और संथिानों के सलए इस क्षेत्र में 



 

प्रवेश करना आसान ककया है। इसस ेडडजाइन तैयार करन ेकी लागत कम हुई है और चिप ननमााण 
से जुडे नए प्रयोगों की रफ्तार बढ़ी है। 

इस तरह ChipIN Centre दनुनया में एक ऐसी कें द्रीकृत चिप डडजाइन सुववधा बन गया है, स्जसका 
इथतेमाल करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। 

चचप के नए दौर में िाझेदारी1 

 

 

भारत की सेमीकंडक्टर की कोसशश अब ससर्ा  देश के भीतर तक सीसमत नहीं है। 

2026 के India AI Impact Summit के पांिवें ददन भारत औपिाररक रूप से Pax Silica 
गठबंधन में शासमल हुआ। 

इस गठबंधन में अमेररका और उसके दसूरे साझदेार देश शासमल हैं। इसका मुख्य उद्देकय दनुनया 
में सससलकॉन और सेमीकंडक्टर की सप्लाई िेन को सुरक्षक्षत बनाना है। 

इसका लक्ष्य पूरी ‘सससलकॉन िेन’ को सुरक्षक्षत करना है—यानी जरूरी खननजों और चिप ननमााण से 
लेकर आधुननक AI ससथटम और उन्हें िलाने के सलए जरूरी ढांिे तक। 

इसका उद्देकय सीधा है।चिप और तकनीक की सप्लाई िेन कुछ चगने-िनुे देशों या कंपननयों के 
हािों में सीसमत न हो। ककसी देश को आचिाक दबाव डालने के सलए इन सप्लाई िने का इथतेमाल 
न करन ेददया जाए। और इस सदी को आकार देन ेवाली महत्वपूणा तकनीकों का ननयंत्रण खुले 
और लोकतांबत्रक देशों के पास रहे। 

 
1 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2230648&reg=3&lang=1  

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2230648&reg=3&lang=1


 

भारत के सलए Pax Silica में शासमल होना इस बात का संकेत है कक उसकी सेमीकंडक्टर 
महत्वाकांक्षा अब केवल देश के भीतर चिप बनान ेतक सीसमत नहीं है। इसका असर वैस्कवक 
तकनीकी और सप्लाई िेन व्यवथिा पर भी पडने लगा है। 

 जहााँ िभी रास्ते समिते हैं 

इसी वजह से SEMICON India 2026 ससर्ा  एक प्रदशानी नहीं है। यशोभूसम में तीन ददनों तक 
िलने वाले इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदशाक और 300 अतंरराटिीय कंपननयां करीब 15,000 
वगा मीटर क्षेत्र में अपनी मौजदूगी दजा कराएंगी। 150 से अचधक जान-ेमाने वक्ता अपने अनुभव 
और ज्ञान साझा करेंगे। 

छह देशों के पवेसलयन और 12 राज्यों के पवेसलयन भी यहां होंगे। इनके साि थटाटाअप शोकेस, 
छात्रों के सलए हैकािॉन, कमािाररयों और तकनीकी प्रनतभाओं के ववकास से जुडा पवेसलयन और 
मदहला र्ोरम भी होगा। 

इनमें से हर दहथसा उस सेमीकंडक्टर इकोससथटम की एक झलक देगा, स्जस ेभारत वपछले पांि 
वर्ों में तैयार करने की कोसशश कर रहा है। 

एक चिप को डडजाइन करने में वर्ों लग सकते हैं और उसे बनाने में कई महीने। लेककन उसका 
असर उसस ेकहीं ज्यादा लंबे समय तक रहता है। आपके हर र्ोन, हर कार और अथपताल के हर 
आधुननक उपकरण के अंदर ऐसी चिप काम कर रही होती है। 

आज आपकी स्जंदगी में इथतेमाल होने वाले इन उपकरणों में से हर एक ककसी न ककसी चिप पर 
ननभार है। और उस चिप को पहले ककसी ने, कहीं न कहीं बनाया िा। 

SEMICON India 2026 भारत की इसी घोर्णा का प्रतीक है कक वह अब उस भूसमका में खुद 
आना िाहता है। कल नहीं।  शुरुआत अब से। 
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